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摘要(译)

本公开提供了一种用于封装有机发光二极管（OLED）产品的丝网印刷掩
模。丝网印刷掩模包括屏幕和屏幕上的掩模层，屏幕包括多个网格，并
且掩模层包括多个阻挡区域和多个开口区域，阻挡区域填充有第一阻挡
材料，开口区域对应于要填充包装材料的OLED基板的区域。在开口区域
中，栅格的第一部分被暴露，并且栅格的第二部分填充有第二阻挡材
料，第一部分是栅格的主要部分。
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